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【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
半 導 体 基 板 の 室 温 洗 浄 装 置 洗 浄 後 の 半 導 体 基 板 を 処 理 す る 処 理 装 置 を 、 隣 接 す る よ
う に 配 置 こ と を 特 徴 と す る 半 導 体 製 造 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ２ 】
前 記 半 導 体 基 板 の 洗 浄 装 置 並 び に 洗 浄 後 の 半 導 体 基 板 を 処 理 す る 処 理 装 置 が 、 略 々 プ ロ セ
ス 順 に 配 置 さ れ た 請 求 項 １ に 記 載 の 半 導 体 製 造 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ３ 】
フ ォ ト リ ソ グ ラ フ ィ 装 置 及 び 室 温 洗 浄 装 置 を 分 散 配 置 す る こ と に よ り 、 半 導 体 基 板 の 搬 送
距 離 を 略 々 最 短 な ら し め た こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 又 は ２ に 記 載 の 半 導 体 製 造 シ ス テ ム
。
【 請 求 項 ４ 】
前 記 フ ォ ト リ ソ グ ラ フ ィ 装 置 、 前 記 室 温 洗 浄 装 置 及 び 前 記 処 理 装 置 の 間 を ク リ ー ン Ｎ 2 あ
る い は ク リ ー ン Ｎ 2 ／ Ｏ 2 雰 囲 気 搬 送 装 置 で 接 続 し た こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ～ ３ の い ず
れ か １ 項 に 記 載 の 半 導 体 製 造 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ５ 】
前 記 処 理 装 置 は 、 不 純 物 導 入 装 置 、 酸 化 ・ 拡 散 装 置 、 Ｃ Ｖ Ｄ 装 置 、 プ ラ ズ マ Ｃ Ｖ Ｄ 装 置 、
ス パ ッ タ 装 置 、 Ｒ Ｉ Ｅ 装 置 の い ず れ か で あ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ～ の い ず れ か １
項 に 記 載 の 半 導 体 製 造 シ ス テ ム 。
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